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摘要(译)

描述了一种二维超声换能器阵列叠层，其具有吸声材料的背衬块，该背
衬块由交替的背衬材料板和粘合在一起的柔性电路形成。板的厚度确定
了柔性电路之间的高度尺寸，并且对应于二维阵列的高度间距。也可以
通过直接在背衬材料板上光刻导电迹线来形成背衬块，然后将其粘合在
一起以形成背衬块。
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